
EMC 국산화 양호
국산화율 30% 접근 … 시장규모 4 5 0억원

Epoxy Molding Compound(EMC)는 반경화상태의 파우더 또는 정제형태의 컴파운드로 반도체 패키

지용으로 사용되는 고부가가치의 첨단소재이다. 

미세한 외부자극에도 쉽게 기능이 마비되는 반도체칩을 보호하는 반도체 봉지재로 쓰이는 이 에폭

시수지 복합체는 우수한 내습성과 내열성·내충격성을 보유하고 있다. 

이와함께 고온 고압하에서도 높은 신뢰성과 난연성·절연성을 갖는 고기능의 열경화성 수지로 보통

의 집적회로에서 V L S I를 비롯 트랜지스터 및 다이오드 등에까지 폭넓게 이용된다. 

또 E M C는 종전 세라믹 패키지가 반도체와 패키지를 하나씩 접착해야 하는 번거로운 제품 생산공

정의 단점을 보완하고 있다. 

E M C의 세계 수요는 연간 1 2만톤 정도이며 시장규모는 연간 6억달러 정도로 추정된다. 

이 가운데 일본기업이 세계 EMC 시장의 6 5 %정도를 점유하고 있고, 미국·동남아국가들이 23%, 그

리고 우리나라가 8∼9 %정도를 차지하고 있는 것으로 알려졌다. 

국내 생산기업으로는 고려화학과 동진화성이 있으며 신규기업의 참여 검토가 이루어지고 있는 것으

로 알려졌다. 

9 3년 국내 EMC 시장규모는 총 9 6 0 0톤 4 5 0억원정도로 이중 고려화학이 1 8 7 0톤 9 0억원정도의 매출을

기록했으며 동진화성이 1 0 1 5톤 4 0억원정도를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 

이같은 수치는 9 2년대비 1 0 %정도 늘어난 것이며 세계적 E M C생산기업인 일본 스미토모사 화재사건

의 영향과 지속적인 국산화 추진 등에 힘입어 국산 사용량도 전년대비 10% 증가한 30%, 130억원을

차지하고 있다. 

이러한 성장에도 불구하고 국내기업들은 스미토모 화재사건으로 인한 E M C시장 특수와 해외시장

진출의 본격화 기대가 여 의치 않게 되자 아쉬움을 감추지 못하고 있다.

그렇지만 전체적으로 3 0 %에 가까운 국산화를 이룩한 것과 고급제품의 국산화 가능성에 대한 확신

이 큰 수확으로 받아들여지고 있다. 

앞으로도 국산화율은 꾸준히 높아질 것으로 전망되고 있다. 

이를위해 국내업계는 실리카·에폭시 레진 등 100% 수입에 의존하고 있는 EMC 원재료의 국내개발

을 무엇보다 시급한 과제로 지적하고 있다. 
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EMC 수급추이 (단위 : M/T, 억원)
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